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证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-033

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

2025 年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本期业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

● 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年半年

度实现营业收入 166,600.00 万元左右，预计实现归属于上市公司股东的净利润

为-12,100.00 万元左右，预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

净利润为-12,000.00 万元左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现营业收入 166,600.00 万

元左右，同比增长 14.20%左右。其中实现主营收入 165,200.00 万元左右，同比

增长 14.14%左右。
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2、预计实现归属于上市公司股东的净利润为-12,100.00 万元左右，与上年

同期相比，亏损将增加 5,414.36 万元左右，同比增亏 80.98%左右。

3、预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为

-12,000.00 万元左右，与上年同期相比，亏损将增加 7,840.86 万元左右，同比

增亏 188.52%左右。

4、预计实现 EBITDA（息税折旧摊销前利润）47,126.00 万元左右，与上年

同期相比，将增加 6,826.77 万元左右，同比增长 16.94%左右。

（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）营业收入：145,886.14 万元。

（二）归属于上市公司股东的净利润：-6,685.64 万元。

（三）归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：-4,159.14 万元。

（四）EBITDA（息税折旧摊销前利润）：40,299.23 万元。

（五）每股收益：-0.10 元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）主营业务影响。

报告期内，折合 6英寸的半导体硅片销量为 927.86 万片（含对立昂微母公

司的销量 117.62 万片），同比增长 38.72%，环比增长 9.95%，其中 12 英寸硅片

销量 81.15 万片（折合 6英寸 324.59 万片），同比增长 99.14%，环比增长 16.68%。

报告期内，半导体功率器件芯片销量 94.20 万片，同比增长 4.48%，环比增

长 2.12%。
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报告期内，化合物半导体射频芯片销量 1.37 万片，同比减少 22.36%，环比

减少 38.69%，销量减少的原因是公司调整产品销售结构，减少了负毛利率产品

的销售。虽然销量下降，但产品平均销售单价同比上升 18.96%，环比上升 15.76%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因：一是随

着公司扩产项目陆续转产，本报告期折旧摊销成本同比增加约 7,370 万元；二是

基于谨慎性原则，本报告期计提了约 9,600 万元的存货跌价准备；三是 2024 年

12 月子公司金瑞泓微电子收购联营企业嘉兴康晶合伙企业 53.32%财产份额导致

利润减少约 1,786 万元。

（二）非经营性损益的影响。

公司本报告期内归属于上市公司股东的非经常性损失同比减少约 2,435 万

元，主要系报告期内公司持有的上市公司股票价格变动产生的公允价值变动损失

同比减少所致。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预

告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不

确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的

2025 年半年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日


